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Abstract (en)
The modular device has a projecting middle part (3) in two part, with upper and lower part elements (12, 13), each with a fl connecting surface,
connected to each other by means of a plan-parallel plate (14) of standard thickness so that they can be separated. The plate also connects a
holding element (17) of the head part to the middle part.

Abstract (de)
Gezeigt wird eine einfache und flexible modulare Vorrichtung zum Spannen und/oder Halten und/oder Bearbeiten von Bauteilen bei der Montage
von Karosserien bei der Automobilfertigung, mit einer Montageplatte (6), an welcher zumindest ein Fußteil (2) befestigbar ist, an welchem ein
aufragender Mittelteil (3) befestigbar ist, welcher einen justierbaren Kopfteil (4) trägt. Erfindungsgemäß ist der aufragende Mittelteil (3) zweiteilig
ausgebildet und weist ein oberes und ein unteres Teilelement (12, 13) mit je einer ebenen Verbindungsfläche auf, welche über zumindest eine
planparallele Platte (14) genormter Dicke lösbar miteinander verbunden sind. Weiters sind ein Halteelement (17) des Kopfteils 4) und/oder ein
betätigbares Spannelement (18) des Kopfteils (4) über zumindest je zwei planparallele Platten (14) genormter Dicke so mit dem Mittelteil (3)
lösbar verbunden, daß sich eine Justierung des Kopfteils (4) in alle drei Richtungen ergibt. Diese Justierung kann herstellerseitig vorbereitet und
kundenseitig rasch vorgenommen, dokumentiert und problemlos geändert werden. <IMAGE>
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